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Seit 1989 bietet die ALBA PCB Group hochspezialisierte 
Technologie für Leiterplatten. Das international tätige Un-
ternehmen ist bekannt für seinen hervorragenden Service 
sowie die auf alle Prozesse gebündelten Kompetenzen. 
Durch den Einsatz modernster Produktionstechnologien er-
reicht die ALBA PCB Group höchste Präzision und überzeugt 
mit langjähriger Erfahrung. Eigene Fertigungsstätten in 
Europa und Asien ermöglichen im Bereich der Spitzentech-
nologie maximale Flexibilität bei höchster Qualität.
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